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Partielles Galvanisieren findet immer mehr Anwendungen. Sei es im technischen (bspw. in der Elektronik) oder im dekorativen Bereich.
Fachleute meinen gar, dass das partielle Galvanisieren die Zukunft der Galvanotechnik sei. Während auf der einen Seite Material gespart wird,
ist es anderseits jedoch ein wenig aufwändiger als herkömmliches Galvanisieren. // Partial electroplating is finding more and more applications.
Be it in technical (e.g. electronics) or decorative applications. Experts even think that partial electroplating is the future of electroplating. While
on the one hand material is saved, on the other hand it is a little more complex than conventional electroplating. 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
ermäßigter Preis4,39 €

4,70 €

Netto-Preis: 4,39 €

Enthaltene MwSt.: 0,31 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 
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